
　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　ここに、当社第34期中間報告書（2011年4月1日から
2011年9月30日まで）をお届けし、事業の概況等について
ご報告申し上げます。
　当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災か
らの復興需要により一部では内需が好転する傾向にあるも
のの、欧米の財政不安や世界的な景気減速懸念が外需の落
ち込みを招き、円高による企業採算の悪化が雇用や投資に
対して顕著な影響を与えるなど、実体経済の回復はやや弱
いものとなりました。半導体業界におきましては、スマー
トフォンやタブレット端末向けが好調な一方、パソコンや
テレビの販売不振をうけて、一部の半導体メーカーでは生
産・在庫調整の動きがみられるなど、アプリケーションに
よる好不況がはっきりと色分けられる状況となりました。
LEDにおいてはバックライトから照明に用途の切り替えが
進み、光の拡散効率をさらに高めたパッケージングを可能
にする装置の需要が高まっております。
　このような状況のもと当社グループでは、2010年4月に
スタートした新経営体制のもと、「成長を続ける企業となる
ために必要な“仕組み”を構築する」を中期経営指針に掲げ、
全社一丸となって取り組んでおります。当第2四半期連結
累計期間における業績は、売上高78億13百万円、営業利益�
7億64百万円、経常利益5億71百万円、四半期純損失�
36百万円となりました。なお、中間配当につきましては
見送りとさせていただきますが、期末配当につきましては、�
1株当たり5円を予定しております。
　今後も株主の皆さまのご期待にお応え致すべく、さらに
経営基盤を安定させ、選択と集中による収益性を伴った成
長を実現してまいりますので、何卒一層のご支援とご鞭撻
を賜りますようお願い申し上げます。
� 2011年12月

代表取締役会長 代表取締役社長

株主の皆さまへ

京 都 発 → 世 界 へ

第34期 中間報告書
2011年4月1日から2011年9月30日まで



 四半期連結貸借対照表（要旨） （単位：百万円）
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 四半期連結損益計算書（要旨） （単位：百万円）

科　　目 当第2四半期末
2011年9月30日現在

前期末
2011年3月31日現在

【 資 産 の 部 】
流 動 資 産 13,304 13,669
現 金 お よ び 預 金 5,280 5,141
受取手形および売掛金 4,398 5,516
た な 卸 資 産 3,321 2,733
そ の 他 305 279

固 定 資 産 12,333 13,619
有 形 固 定 資 産 9,587 9,773
建 物 お よ び 構 築 物 3,726 3,908
土 地 4,273 4,185
そ の 他 1,588 1,680

無 形 固 定 資 産 770 878
投 資 そ の 他 の 資 産 1,975 2,967

資 産 合 計 25,637 27,288
【 負 債 お よ び 純 資 産 の 部 】
流 動 負 債 8,579 8,501
支払手形および買掛金 2,069 1,981
短 期 借 入 金 1,819 2,897
そ の 他 4,691 3,623

固 定 負 債 2,526 4,016
長 期 借 入 金 1,647 3,002
そ の 他 879 1,014

負 債 合 計 11,105 12,517
株 主 資 本 14,706 14,992

資 本 金 8,932 8,932
資 本 剰 余 金 462 462
利 益 剰 余 金 5,319 5,605
自 己 株 式 △ 8 △ 8

その他の包括利益累計額 △ 174 △ 221
その他有価証券評価差額金 324 517
為 替 換 算 調 整 勘 定 △ 498 △ 739

純 資 産 合 計 14,531 14,771
負 債 ・ 純 資 産 合 計 25,637 27,288

科　　目 当第2四半期（累計）
2011年4月 1 日から
2011年9月30日まで

前第2四半期（累計）
2010年4月 1 日から
2010年9月30日まで

売 上 高 7,813 12,544

売 上 原 価 5,167 7,839

売 上 総 利 益 2,646 4,705

販売費および一般管理費 1,881 2,013

営 業 利 益 764 2,691

営 業 外 収 益 111 192

営 業 外 費 用 303 258

経 常 利 益 571 2,625

特 別 利 益 1 14

特 別 損 失 575 20

税金等調整前四半期純利益（△純損失） △ 1 2,619

法人税、住民税および事業税 34 104

四 半 期 純 利 益（ △ 純 損 失 ） △ 36 2,515

（注）当期の連結子会社は11社、持分法適用会社は3社であります。



会社の概要

商 号 TOWA株式会社
（英文名 TOWA CORPORATION）

設 立 1979年4月17日
資 本 金 8,932,627,777円
本社所在地 京都市南区上鳥羽上調子町5番地

1（075）692−0250（代表）
従 業 員 数 433名
ホームページ http://www.towajapan.co.jp
上場取引所 東京証券取引所市場第一部

大阪証券取引所市場第一部

役 員
（2011年9月30日現在）

代表取締役会長 坂 東 和 彦
代表取締役社長 西 村 永 和
専 務 取 締 役 岡 田 博 和
常 務 取 締 役 福 富 　 誠
常 務 取 締 役 小 西 久 二
取 締 役 桑 木 　 肇
執 行 役 員 石 田 耕 一
執 行 役 員 渡 邉 隆 徳
執 行 役 員 岸 本 昌 利
執 行 役 員 浦 上 　 浩
執 行 役 員 寺 内 利 浩
執 行 役 員 宮 川 　 茂
常 勤 監 査 役 大 﨑 清 司
監 査 役 杉 山 公 律
監 査 役 梅 山 克 啓

基板の大判化に対応した量産用装置であると同時に、高
精密プレスの採用により設置面積は従来装置以下に抑え
省スペース化も実現。半導体メーカーの生産コスト削減
に大きく貢献できると注目されております。

2011年7月、当社の技術力や事業内容を個人投資家の皆
さまに広くお伝えいただくため、大和証券京都支店の皆
さまを対象とした会社説明会を開催いたしました。また、
8月から約1ヶ月間にわたり、岡三証券京都支店1階の店
頭IRブースに出展し、当社のLED・半導体製造装置、超精
密金型に関する情報を発信するIR活動を実施いたしました。
今後も当社の製品や企業文化を身近に感じていただける
よう、様々な活動を展開してまいります。▲YPM1150

トピックス
TOPICS

新製品の市場投入

個人投資家向けIRも積極的に実施



事業法人・
その他の法人
71名（0.7％）

金融機関
31名（0.3％）

外国法人等
92名（0.9％）

証券会社
37名（0.3％）

10,701名
（100.0％）

個人・その他
10,470名（97.8％）

 発行可能株式総数 80,000,000株
 発行済株式の総数 25,021,832株
 株主数 10,701名 
 大株主

 所有者別株主数分布

 所有者別株式数分布
外国法人等
2,479千株（9.9％）

証券会社
476千株（1.9％）

金融機関
5,963千株
（23.8％）

個人・その他
12,526千株
（50.0％）

事業法人・
その他の法人
3,575千株
（14.3％）

25,021千株
（100.0％）

（注）�日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社の持株数は信託�
業務に係るものです。

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 3,090 12.4
有 限 会 社 ケ イ ビ ー 恒 産 2,000 8.0
坂 東 和 彦 1,545 6.2
株 式 会 社 京 都 銀 行 699 2.8
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 565 2.3
資産管理サービス信託銀行株式会社 554 2.2
山 田 矩 規 子 514 2.1
有 限 会 社 ケ イ ビ ー テ ク ノ 500 2.0
ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ 
ロンドン エス エル オムニバス アカウント 403 1.6

大 阪 証 券 金 融 株 式 会 社 327 1.3

株式の状況（2011年9月30日現在）

事 業 年 度
定 時 株 主 総 会
基 準 日

株主名簿管理人

同事務取扱場所

郵便物の郵送先

毎年 4月 1日から翌年 3月31日までの 1年
毎年 6月
株主総会権利行使および期末配当� 3 月31日
中間配当� 9 月30日
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
大阪市北区曽根崎二丁目11番16号
みずほ信託銀行株式会社大阪支店証券代行部
〒168-8507東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社証券代行部

電話お問合せ先
単 元 株 式 数
公 告 方 法

10120-288-324（フリーダイヤル）
100株
電子公告の方法により行います。但し、
やむをえない事由により電子公告をする
ことができない場合は、日本経済新聞に
掲載します。
公告掲載URL（http://www.towajapan.co.jp）

株主メモ

＜未払配当金のお支払について＞
上記「電話お問合せ先」にお申し出ください。
なお、みずほ銀行全国本支店でもお取扱いいたしております。

TOWA株式会社
本社・工場	 京都東事業所
坂東記念研究所	 九州事業所
東京営業所

株式会社バンディック
TOWATEC株式会社
TOWAサービス株式会社
株式会社サーク

TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd.（シンガポール）
TOWAM Sdn. Bhd.（マレーシア）
TOWA Semiconductor Equipment
  Philippines Corporation（フィリピン）
TOWA America Corporation（米国）
TOWA Europe GmbH（ドイツ）
東和半導体設備（上海）有限公司（中国）

上海沙迪克軟件有限公司（中国）
TOWA半導体設備（蘇州）有限公司（中国）
蘇州STK鋳造有限公司（中国）
台湾東和半導体設備股份有限公司（台湾）
巨東精技股份有限公司（台湾）
株式会社東進（韓国）

TOWAグループ（2011年9月30日現在）

国内 海外


